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Step 1

Insert the rivet nuts through the corresponding holes (for
775, 1156/1155, 1366) on the backplate followed by the
O rings. For 775 platforms,please apply the custom
LGAT775 spacer to the enter of the backplate where the

Etape 1

Insérez les écrous a river dans les trous correspondants(pour 775,
1156/1155, 1366) sur la plaque arriere, en faisant suivre par les joints
toriques. Pour les plates-formes 775,veuillez appliquer I'entretoise sur
mesure pour LGA775 au centre de la plaque arriére ou se situe le cratére.
crater is. Peel off dark protective film before usage. Enlev ez le film protecteur noir avant I'usage. Attachez ensuite la plaque
Next, attach the entire backplate to the backside of the arriére entiére au dos de la carte mére avec les écrous a river sortant par le
motherboard with the rivet nuts sticking out from the top | co6té supérieur.

side. ( Pour enlever les écrous a river de la plaquearriére, retournez la
(N To remove the rivet nuts from the backplate,
have the backplate face down on a hard surface and
pad against it to loosen the rivet nuts.)

Step 2

Screw in by hand the shorter threaded end of the
double-end stud from front side of the motherboard.
Step 3

Put on the Aluminum Strip Adapter on each side of
heatsink. Use the screw nuts to secure in place.

Step 4

Spread out evenly the thermal compound on the CPU
and on the bottom of heatsink base.

Step 5

Place the heatsink onto the CPU and slide in the
aluminum mounting plate between the heatpipes. Use a
screw driver to tighten on the spring-loaded screws to
the alu-minum mounting plate.

Step 6

Attach the fan mounting clips to the heatsink. Secure
the fan with fan mounting clips.

Paso 1

Inserte las tuercas con remache a través de los orificios
correspondientes (para las plataformas 775,1156/1155,1366) de
la placa de apoyo y a continuacion las juntas téricas. Para
plataformas 775, aplique el separador LGA775 personalizado
en el centro de la placa de apoyo donde se encuentra el crater.
Despega la pelicul poyo en la parte posterior de la placa base
de forma que las tuercas sobresalgan por el lado superior.
(D&Y para quitar las tuercas con remache de la placa de
apoyo, coloque dicha placa boca abajo en una superficie dura y
pise suavemente en ella para aflojarlas.)

Paso 2

Atornille a mano el extremo roscado mas corto del pasador de
doble extremo desde el lado frontal de la placa base.

Paso 3

Coloque el adaptador de tira de aluminio en cada lado del
disipador de calor. Utilice las tuercas para fijar todo.

Paso 4

Distribuya uniformemente el compuesto térmico por el
procesador y en la parte inferior de la base del disipador.

Paso 5

Coloque el disipador en el procesador e inserte la placa de
montaje de aluminio deslizandola entre los conductos de
disipacion de calor. Utilice un destornillador para apretar los
tornillos de apriete por resorte a la placa de montaje de
aluminio.

Paso 6

Acople las abrazaderas de montaje del ventilador en el
disipador. Fije el ventilador con las abrazaderas de. montaje.

Fase 1

Inserire i bulloni nei fori corrispondenti (per 775, 1156/1155,
1366) sul backplate, seguiti dalle guarnizioni ad anello.Per le
piattaforme 775, applicare lo spaziatore LGA775 al centro
del backplate dove c’¢ la cavita. Rimuovere la pellicola
protettiva scura prima dell'utilizzo. Quindi, attaccare l'intero
backplate sulla parte posteriore della scheda madre usando
i bulloni che fuoriescono dal lato superiore.

(IEIE] Per rimuovere i bulloni dal backplate, collocare il
backplate a faccia in giu su una superficie solida e dare dei
colpetti per allentare i bulloni.)

Fase 2

Dalla parte frontale della scheda madre stringere a mano
I'estremita filettata piu corta del bullone tenditore.

Fase 3

Installare I'adattatore piastra d’alluminio su ciascun alto del
dispersore di calore. Usare i dadi per fissare.

Fase 4

Stendere in modo uniforme il composto termico sulla CPU e
sulla parte inferiore della base del dispersore di calore.
Fase 5

Collocare il dispersore di calore sulla CPU e far scorrere la
piastra di montaggio d’alluminio tra i tubi termovettori.Usare
un cacciavite per stringere le viti a molla alla piastra di
montaggio d’alluminio.

Fase 6

Attaccare i fermagli di montaggio ventola al dispersore di
calore. Fissare la ventola con i fermagli di montaggio
ventola.

Schritt 1

Stecken Sie die Nietmuttern — gefolgt von den Dichtungsringen — durch die
entsprechenden Locher(bei 775, 1156/1155, 1366) in der Ruckplatte. Bei
775-Plattformen bringen Sie bitte den angepassten LGA775-Platzhalter in
der Mitte der Ruickplatte an;an der genannten Stelle befindet sich eine
Vertiefung. Schalen Sie den schutzenden Film vor der Verwendung.
Befestigen Sie anschlieRend die gesamte Rickplatte an der Riickseite
des Motherboards, wobei die Nietmuttern an der Oberseite herausragen.
(EMYER Zum Entfernen der Nietmuttern von der Riickplatte missen Sie
die Rckplatte nach unten zeigend auf einer festen und stabilen Oberflache
platzieren. Verwenden Sie zwischen Platte und Oberflache eine weiche
Unterlage; entfernen Sie dann die Nietmuttern.)

Schritt 2

Drehen Sie das kiirzere Einschraubende der Schraubenbolzen von der
Vorderseite des Motherboards von Hand hinein.

Schritt 3

Befestigen Sie die Aluminiumstreifen an beiden Seiten des Kihlkdrpers.
Sichern Sie diese mit Schraubenmuttern.

Schritt 4

Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmaRig auf der CPU und der
Unterseite des Kuhlkdrperbodens.

Schritt 5

Platzieren Sie den Kihlkorper auf der CPU, schieben Sie die Aluminium-
montageplatte zwischen die Heizrohre. Befestigen Sie die Federschrauben
mit einem Schraubendreher an der Aluminiummontageplatte.

Schritt 6

Befestigen Sie die Liftermontageklemmen am Kiihlkorper. Sichern Sie
den Lufter mit den Liftermontageklemmen.

plaque arriére vers le bas sur une surface dure et rembourrée pour détacher
les écrous a river.)

Etape 2

Vissez avec les mains la petite extrémité filetée du goujon a deux bouts du
coté avant de la carte mere.

Etape 3

Posez I'adaptateur fin en aluminium de chaque coté du dissipateur
thermique. Utilisez les écrous de vis pour

attacher correctement.

Etape 4

Appliquez uniformément le composé thermique sur I'unité centrale et sous
la base du dissipateur thermique.

Etape 5

Posez le dissipateur thermique sur I'unité centrale et faites glisser la
plague de montage en aluminium entre les conduits de chaleur. Utilisez un
tournevis pour serrer les vis de pression sur la plaque de montage en
aluminium.

Etape 6

Attachez les clips de montage du ventilateur sur le dissipateur thermique.
Attachez le ventilateur avec les clips de montage du ventilateur.
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LWar 1 Etapa 1 Passo 1 SR — 25 v 71 1EHA

BcraBbTe 3aknenoyHblie raikv B COOTBETCTBYIOLLME
OTBEPCTUSI Ha YNOPHOW KpecToBUHe (Ans nnatdopm
775, 1156/1155, 1366); 3aTeM HageHbTE Ha HUX
YNAOTHUTENbHbIE Npoknaakn. [Ana 775-n nnatgopmbl
cnepyeT BcTaBuTb npoknagky LGA775 B yrnybneHve
Ha kpecToBuHe. [Nepe ncnonb3oBaHMEM CHUMUTE
YEepHYIO 3aLUTHYI0 NMeHKy. 3aTem, NpUoxuTe
KPECTOBUHY K 3afjHell CTOPOHe MaTepPUHCKOW nnatbl

ctopoHe nnatb! ([TYINERERTE UTo6b! M3BNEYL
3aKrnenoyHble raky U3 KpeCToBUHbI, MOMOXNTE
NOCNEAHIOK NULEBOM CTOPOHOM Ha TBEPAYHO
NMOBEPXHOCTb U HaJaBuTe Ha Hee, NMoKa ranku He
BbINOYT U3 OTBEPCTUI).

LWar 2

C nuueBol CTOPOHbI MaTEPUHCKOM NnaTbl BPYyYHYHO
3aKpyTUTE CTSXKHbIE UMUK, BCTABISIA UX B Mnaty
CTOPOHOW C KOPOTKOW pe3bboit BHUS.

Lar 3

HanoxwTe antoMuHveBble NnaHku-gepxatenu Ha obe
CTOPOHbI pagnaTopa, HaAexXHo 3akpyTUTe BUHTOBbIE
raviku.

LWar 4

PaBHOMepHO HaHecHTe TePMONacTy Ha HWKHIOK
NOBEPXHOCTb paguaTopa 1 npoLeccop.

Llar 5

lMomecTnTe paguaTop Ha NPOLECCOp U BCTaBbTe
antMUHMEBYHO KPEMEXHYIO NNacTUHY MeXay
TennoBbIMU Tpybkamu. C NOMOLLbIO OTBEPTKM MAOTHO
3aKpenuTennacTyHy NPYXMHHbIMU GonTamu.

Lar 6

MpunoxuTe KpenexHble 3aLlenku BEHTUNsATopa K

TakK,4YToObI 3aKnenoYHble ramkm BbIXOOUINN Ha nmuesoﬁ

paguaTtopy. C NOMOLLbIO 3aLLEeNoK 3aKpenuTe BEHTUMATOP.

Insira as porcas de rebites nos respectivos orificios
(para plataformas 775, 1156/1155, 1366) existentes
na placa traseira e depois os O-rings. No caso de
plataformas 775, coloque o separador LGA775 na
cavidade central da placa traseira.Remova a pelicula
de protecgéo de cor escura antes de usar.De seguida,
fixe a placa traseira a parte de tras da placa principal
com as porcas de rebites a sobressairem do topo.
(INIef&] para remover as porcas de rebites da placa
traseira, coloque esta virada para baixo sobre uma
superficie dura e bata contra amesma para soltar as
porcas de rebites.)

Etapa 2

Aperte manualmente a extremidade mais curta da
cavilha roscadanas pontas a partir da parte da frente
da placa principal.

Etapa 3

Coloque as placas adaptadoras de aluminio de ambos
os lados dodissipador de calor. Use as porcas para
fixar.

Etapa 4

Espalhe uniformemente o composto térmico sobre a
CPU e a parte inferior da base do dissipador de calor.
Etapa 5

Coloque o dissipador de calor sobre a CPU e faga
deslizar a placa de fixagdo de aluminio por entre os
tubos de dissipacao de calor. Use uma chave de
parafusos para aparafusar os parafusos de mola a
placade fixagéo dealuminio.

Etapa 6

Encaixe os clipes de fixagdo da ventoinha no
dissipador de calor. Fixe a ventoinha com os clipes
de fixagdometalicosfornecidos para o efeito.

Insira os parafusos de rebite pelos orificios
correspondentes(para 775, 1156/1155, 1366)

na placa traseira seguido dosO-ringues. Para
plataformas 775, aplique o espagadorLGA775
personalizado na entrada da placa traseira onde
esta o orificio. Descasque o filme protetor escuro
antes de usar. A seguir, acople toda a placa a
placa traseira da placa mée com as porcas de
rebite aparecendo no topo.( Para remover
as porcas de rebite da placa traseira,vire a placa
com a face para baixo em uma superficie dura e
apoie-a para soltar os rebites.)

Passo 2

Parafuse com a méo o encaixe mais curto do
parafuso deponta dupla da frente da placa mae.
Passo 3

Coloque o Adaptador de Aluminio em cada lado
do dissipador.Use as porcas para prender no lugar.
Passo 4

Espalhe uniformemente o componente térmico na
CPU e na base do dissipador.

Passo 5

Coloque o dissipador na CPU e deslize a placa de
montagem de aluminio entre os tubos de calor.
Use uma chave de fenda para apertar os
parafusos armados em mola na placa de
montagem de aluminio.

Passo 6

Acople os grampos de montagem da ventoinha ao
dissipador. Prenda a ventoinha com os grampos de
montagem.
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